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摘要(译)

超声波探头包括：多个压电元件，通过间隙彼此分开;以及在所述多个压
电元件中的每个压电元件的表面上由橡胶弹性材料形成的声匹配层。橡
胶弹性材料的声阻抗小于压电元件的声阻抗并且大于对象的声阻抗。橡
胶弹性材料的声速具有1650毫秒或更小的值。
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